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RX140 Group 

RX140 ハンドブック 

要旨 

本ハンドブックでは、製品開発時に必要な情報、資料を開発フェーズごとにまとめて一覧にしました。  

また、周辺機能の使い方、応用例、プログラム作成方法等について解説したアプリケーションノートの中か

ら厳選し、機能別一覧としてまとめましたので、ご活用ください。 

対象デバイス 

RX140 グループ 
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1. デバイス選定、開発、量産時に必要な情報、資料の一覧 

 

1.1 ステップ 1: デバイス選定 

本章ではデバイス選定にあたり、初期検討フェーズ(ステップ 1-1)、デバイス性能や機能の検討フェーズ(ス

テップ 1-2)において必要な情報、資料を一覧としてまとめています。 

 

1.1.1 ステップ 1-1: 初期検討フェーズ 

# アイテム コンテンツ リンク 

1 ハードウェア情報  データシート  Doc 

2  RX ファミリ パンフレット Doc 

3 
製品とソリューションの

紹介  
ビデオ & ブログ Web site 

4  
製品特長、アプリケーション・ブロック図（ウイニング

コンビネーション） 
Web site 

5 
長期製品供給プログラム 

(PLP)  
長期製品供給プログラム (PLP)の概要  Web site 

6  
製品選択 (プロダクトセレクタ)  

※表の長期供給欄を参照ください。  
Web site 

7 製品仕様比較  RX Family プロダクトセレクタ Web site 

8  タッチキーソリューションカタログ Doc 

9  RX グループ間の相違点  Doc 

10  
[SH/H8/H8S/H8SX/M16C/V850] → RX マイコン移行ガ

イド  
Doc 

11  
RX ファミリ間の移行設計ガイド パッケージ外形寸法

の相違点  
Doc 

 

https://www.renesas.com/document/dst/rx140-group-datasheet-rev110
https://www.renesas.com/document/bro/rx-family-brochure?r=469296
https://www.renesas.com/products/rx140?tab=videos
https://www.renesas.com/products/rx140
https://www.renesas.com/support/product-longevity-program-plp
https://www.renesas.com/products/rx140?tab=product-options
https://www.renesas.com/products/microcontrollers-microprocessors/rx-32-bit-performance-efficiency-mcus/product-selector
https://www.renesas.com/document/bro/capacitive-touch-solution-brochure
https://www.renesas.com/document/gde/rx-family-differences-between-rx-products?r=1170206
https://www.renesas.com/document/gde/rx-family-migration-guide-other-families-rx-family?r=1170206
https://www.renesas.com/document/apn/design-guide-migration-between-rx-family-differences-package-external-dimensions-rev100?r=1054466
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1.1.2 ステップ 1-2: デバイス性能、機能の検討フェーズ 

# アイテム コンテンツ リンク 

ユーザーズマニュアル / ドキュメント  

1 ハードウェア情報  ユーザーズマニュアル ハードウェア編  Doc 

2  
ハードウェアマニュアルガイド 電気的特性篇 (ユー

ザーズマニュアル ハードウェア編の読み方ガイド)  
Doc 

3  
ハードウェアマニュアルガイド 機能篇 (ユーザーズマ

ニュアル ハードウェア編の読み方ガイド)  
Doc 

4  テクニカルアップデート (エラッタ情報) Web site 

5  製品変更通知  Web site 

6  
RX family product part number guide 

(型名の見方)  
Doc 

7  信頼性ハンドブック  Doc 

8  RELIABILITY REPORT  Doc 

9  

RoHS  

※製品選択の各 Part number にある"RoHS"をご参照く

ださい。  

Web site 

10  暗号機能搭載 MCU セキュリティガイド Doc 

11 ソフトウェア情報  
RXv2 命令セットアーキテクチャ ユーザーズマニュア

ル ソフトウェア編  
Doc 

評価ボード  

12 汎用向け評価ボード  Renesas starter kit (全機能評価版)  Web site 

13  Target board(廉価版)  Web site 

14  Fast Prototyping Board(廉価版) Website 

15 ソリューションボード  静電容量タッチ評価システム Web site 

評価環境 (セットアップ方法)  

16 セットアップ方法 はじめての RX ファミリ開発環境 (導入編)  Web site 

17 ソフトウェア開発環境 RX ファミリ 開発環境 – 開発ツール  Web site 

18  
RX ファミリ 開発環境 - ソフトウェア (OS, ミドル

ウェア, ドライバ)  
Web site 

19  
RX スマート・コンフィグレータ ユーザーガイド (ドラ

イバ自動生成ツール)  
Doc 

20 GUI  
グラフィックユーザインタフェース (GUI) ソリュー

ション  
Web site 

ソリューション  

21 タッチキー  タッチキーソリューション  Web site 

22  
ファーストステップガイド (静電容量タッチ導入ガイ

ド) 
Doc 

23  
QE と FIT を使用した静電容量タッチアプリケーション

の開発ガイド  
Doc 

24 機能安全  産業機器向け機能安全ソリューション  Web site 

https://www.renesas.com/document/mah/rx140-group-users-manual-hardware-rev110
https://www.renesas.com/document/gde/rx-family-hardware-manual-guidance
https://www.renesas.com/document/gde/rx-family-hardware-manual-guidance-peripheral-functions
https://www.renesas.com/ja/products/rx140?tab=documentation&type%5B0%5D=%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%BF%E3%80%81%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%8B%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%87%E3%83%BC%E3%83%88#:~:text=%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E5%8F%96%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82-,%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%8B%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%87%E3%83%BC%E3%83%88,-(4)
https://www.renesas.com/ja/products/rx140?tab=documentation&type%5B0%5D=%E8%A3%BD%E5%93%81%E9%80%9A%E7%9F%A5%EF%BC%88PCN%E3%80%81EOL%E3%81%AA%E3%81%A9%EF%BC%89#:~:text=%E6%9C%8812%E6%97%A5-,%E8%A3%BD%E5%93%81%E5%A4%89%E6%9B%B4%E9%80%9A%E7%9F%A5,-(3)
https://www.renesas.com/document/gde/rx-family-product-part-number-guide?r=487781
https://www.renesas.com/document/grl/semiconductor-reliability-handbook
https://www.renesas.com/document/prr/r5f5140xxx-reliability-report
https://www.renesas.com/produchttps:/www.renesas.com/products/rx140?tab=product-options
https://www.renesas.com/document/apn/rx-family-security-guide-mcus-encryption-functions?r=1531576
https://www.renesas.com/document/mas/rx-family-rxv2-instruction-set-architecture-users-manual-software?r=1531576
https://www.renesas.com/design-resources/boards-kits/rsk-rx140
https://www.renesas.com/design-resources/boards-kits/rtk5rx1400c00000bj
https://www.renesas.com/design-resources/boards-kits/fpb-rx140
https://www.renesas.com/design-resources/boards-kits/rssk-rx140
https://www.renesas.com/products/microcontrollers-microprocessors/rx-32-bit-performance-efficiency-mcus/software-tools/getting-started-rx-family-development-environment
https://www.renesas.com/products/microcontrollers-microprocessors/rx-32-bit-performance-efficiency-mcus/software-tools/tools
https://www.renesas.com/products/microcontrollers-microprocessors/rx-32-bit-performance-efficiency-mcus/software-tools/software
https://www.renesas.com/document/mat/rx-smart-configurator-users-guide-e-studio-rev140
https://www.renesas.com/key-technologies/human-machine-interface-hmi/display#applications
https://www.renesas.com/key-technologies/hmi/capacitive-touch-sensor-solutions
https://www.renesas.com/document/apn/capacitive-sensor-microcontrollers-ctsu-capacitive-touch-introduction-guide
https://www.renesas.com/document/apn/rx-family-using-qe-and-fit-develop-capacitive-touch-applications?r=1600011
https://www.renesas.com/application/industrial/factory-automation/safety/iec-61508-functional-safety
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# アイテム コンテンツ リンク 

25  産業機器向け機能安全ソリューションリーフレット Doc 

26  産業機器向け機能安全ソリューションの紹介 (ビデオ) Web site 

27  家電向け機能安全ソリューション Web site 

28  家電向け機能安全ソリューションの紹介 (ビデオ) Web site 

トレーニング  

29 トレーニング情報  
スマート・コンフィグレータ チュートリアル -RX ファ

ミリ MCU を使用した LED 点滅プログラムの作成方法  
Web site 

30  ツール/ソリューションの使い方 (動画集)  Web site 

パートナー  

31 パートナー情報  
パートナー製品  (システムソリューションプロバイ

ダー)  
Web site 

32  パートナー製品 (ソリューション&ツール)  Web site 

 

https://www.renesas.com/document/fly/functional-safety-solution-industrial-automation?r=25428101
https://www.renesas.com/video/introduction-renesas-functional-safety
https://www.renesas.com/applications/consumer-electronics/appliances/iecul-60730-functional-safety
https://www.renesas.com/video/functional-safety-solutions-home-appliances
https://www.renesas.com/video/smart-configurator-tutorial-create-led-blinking-program-using-rx-family-mcu?rxsw-j
https://www.renesas.com/software-tool/rx-software-tool-course
https://www.renesas.com/support/partners/preferred-partners
https://www.renesas.com/products/microcontrollers-microprocessors/rx-32-bit-performance-efficiency-mcus/rx-partners
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1.2 ステップ 2: 製品設計、開発 

本章では、製品設計、開発時に必要な情報、資料を一覧としてまとめています。 

# アイテム コンテンツ リンク 

1 ボード開発 ハードウェアデザインガイド  Doc 

2  
メインクロック回路、サブクロック回路のデザインガイ

ド  
Doc 

3  
高温動作品のデザインガイド  

(ディレーティングと各周辺機能の消費電流)  
Doc 

4  

CAD Model 

※製品ページの「製品選択」テーブルで、ご覧になりた

い型名の行の「CAD モデル」をクリックしてダウンロー

ドしてください 

Web site 

5  基板シミュレーションモデル (IBIS) * Web site 

6  発振子とマッチング回路情報  Doc 

7  パッケージ情報 (外形情報,実装マニュアル他)  Web site 

8 タッチキー設計ガイド 静電容量タッチ電極デザインガイド  Doc 

9  
静電容量センサマイコン 静電容量タッチソフトウェ

ア概要 
Doc 

10  
静電容量センサ MCU 静電容量タッチリップル対策ガ

イド 
Doc 

11  静電容量タッチ ノイズイミュニティガイド Doc 

* サイトへアクセスするためにマイルネサスアカウントが必要です。 

 

1.3 ステップ 3: 量産 

# アイテム コンテンツ リンク 

1 
プログラム書き込みツー

ル 
PG-FP6  Web site 

2  
Renesas flash programmer   

(PC 用 GUI ツール)  
Web site 

3 
ファームウェアアップ

デート 

ファームウェアアップデート モジュール Firmware 

integration technology アプリケーションノート 
Doc 

4  
ファームウェアアップデート モジュール Firmware 

integration technology サンプルコード 
Sample 

5 メモリ保護 
内蔵フラッシュメモリへの第三者アクセスの禁止と開発

者誤書き込み防止の方法 
Doc 

 

 

https://www.renesas.com/document/apn/rx-family-hardware-design-guide-application-note-rev111?r=469296
https://www.renesas.com/document/apn/design-guide-main-clock-circuit-and-sub-clock-circuit-rev100?r=1527301
https://www.renesas.com/document/apn/precautions-regarding-high-temperature-operation-rx140-group-rev100?r=480816
https://www.renesas.com/products/rx140?tab=product-options
https://www.renesas.com/products/rx140?tab=software-tools&keywords=IBIS
https://www.renesas.com/document/apn/design-guide-main-clock-circuits-and-sub-clock-circuits-rev101?r=1054356
https://www.renesas.com/support/technical-resources/packaging
https://www.renesas.com/document/apn/capacitive-sensor-microcontrollers-ctsu-capacitive-touch-electrode-design-guide?r=1168726
https://www.renesas.com/document/apn/capacitive-touch-sensor-microcontrollers-overview-capacitive-touch-software-0
https://www.renesas.com/document/apn/capacitive-sensor-mcu-capacitive-touch-ripple-noise-prevention-guide
https://www.renesas.com/document/apn/capacitive-sensor-mcu-capacitive-touch-noise-immunity-guide?r=1531576
https://www.renesas.com/software-tool/pg-fp6
https://www.renesas.com/software-tool/renesas-flash-programmer-programming-gui
https://www.renesas.com/document/apn/rx-family-firmware-update-module-using-firmware-integration-technology-application-notes
https://www.renesas.com/document/scd/rx-family-firmware-update-module-using-firmware-integration-technology-application-notes-rev204
https://www.renesas.com/document/apn/rx-family-how-prevent-chip-flash-memory-being-accessed-third-parties-or-being-accidentally?r=1531576
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1.4 支援情報 

# アイテム コンテンツ リンク 

1 サポート情報  FAQ (よくあるお問い合わせ)  Web site 

2  かふぇルネ (コミュニティ)  Web site 

3  技術,営業サポートお問合せ (サポートチケット) Web site 

 

 

https://ja-support.renesas.com/knowledgeBase/category/30972?_ga=2.125503562.1965792606.1678152286-38147176.1649227574&_gl=1*1fuzdwa*_ga*MzgxNDcxNzYuMTY0OTIyNzU3NA..*_ga_D1706WVDQV*MTY3ODE1MjI4NS42NzcuMS4xNjc4MTU4Mzc5LjAuMC4w
https://community.renesas.com/cafe_rene/forums-groups/mcu-mpu/rx/f/forum5
https://www.renesas.com/support
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2. 代表的なアプリケーションノート一覧 

本章では、RX140 グループの主なアプリケーションノートを示します。このリストの他にも、多くのアプ

リケーションノートを製品 Web サイト <www.renesas.com/RX140>に掲載しておりますのでご活用くださ

い。 

(注： サンプルコードのコンテンツにアクセスするためには、マイルネサスアカウントが必要です。) 

# アイテム コンテンツ リンク 

1 システム設計 スヌーズモードの使用例 アプリケーションノート Doc 

2  スヌーズモードの使用例 サンプルコード Sample 

3  
低消費電力モードへの移行例 アプリケーションノー

ト 
Doc 

4  低消費電力モードへの移行例 サンプルコード Sample 

5 GUI  
QE for display シリアル接続 LCDを使用したGUI画面

表示アプリケーション開発ガイド 
Doc 

6  
emWin ライブラリとシリアル LCD を使用した GUI 

サンプルプログラム アプリケーションノート 
Doc 

7  
emWin ライブラリとシリアル LCD を使用した GUI 

サンプルプログラム サンプルコード 
Sample 

8  
画像描画用モジュール (emWin)  アプリケーション

ノート 
Doc 

9  画像描画用モジュール (emWin)  サンプルコード Sample 

10 タッチキー  
QE for capacitive touch 3D ジェスチャ認識アプリケー

ション開発ガイド 
Doc 

11  
ルネサス RX ファミリ IAR EWRX 向け QE for 

capacitive touch の使用方法 
Doc 

12  
QE for Capacitive Touch アドバンスドモード(高度な

設定)パラメータガイド 
Doc 

13  
自己容量耐水タッチボタンデモ サンプルソフトウェ

ア アプリケーションノート 
Doc 

14  
自己容量耐水タッチボタンデモ サンプルソフトウェ

ア サンプルコード 
Sample 

15  
スマートウェイクアップソリューション アプリケー

ションノート 
Doc 

16  
スマートウェイクアップソリューション サンプル

コード 
Sample 

17  
スマートウェイクアップソリューション (タッチレス

デモ) 
Doc 

18  
タッチレスボタンデモソリューション サンプルソフ

トウェア アプリケーションノート 
Doc 

19  
タッチレスボタンデモソリューション サンプルソフ

トウェア サンプルコード 
Sample 

20  3D ジェスチャ電極ボード サンプルソフトウェア ア Doc 

https://www.renesas.com/document/apn/rx-family-snooze-mode-usage-examples?r=25565707
https://www.renesas.com/document/scd/rx-family-snooze-mode-usage-examples-sample-code?r=25565707
https://www.renesas.com/document/apn/rx-family-examples-transitioning-low-power-consumption-modes-rev120?r=1531576
https://www.renesas.com/document/scd/rx-family-examples-transitioning-low-power-consumption-modes-rev120?language=ja&r=1531576
https://www.renesas.com/document/apn/rx-family-qe-display-gui-display-application-development-guide-using-serial-connection-lcd?r=1253946
https://www.renesas.com/document/apn/rx-family-gui-sample-program-using-serial-lcd-and-emwin-library?r=25429516
https://www.renesas.com/document/scd/rx-family-gui-sample-program-using-serial-lcd-and-emwin-library?language=ja
https://www.renesas.com/document/apn/rx-family-emwin-module-using-firmware-integration-technology
https://www.renesas.com/document/scd/rx-family-emwin-module-using-firmware-integration-technology
https://www.renesas.com/document/apn/qe-capacitive-touch-3d-gesture-recognition-application-development-guide?r=1531576
https://www.renesas.com/document/apn/renesas-rx-family-qe-capacitive-touch-usage-iar-ewrx?queryID=2076b23ce21631abff3dbd64c8b642bd
https://www.renesas.com/document/apn/capacitive-sensor-mcu-qe-capacitive-touch-advanced-mode-parameter-guide
https://www.renesas.com/document/apn/rx140-self-capacitance-waterproof-touch-button-demo-software-rev100?r=1531576
https://www.renesas.com/document/scd/rx140-self-capacitance-waterproof-touch-button-demo-software-rev100?language=ja&r=1531576
https://www.renesas.com/document/apn/rx140-group-smart-wakeup-solution-rev100?r=1531576
https://www.renesas.com/document/scd/rx140-group-smart-wakeup-solution-rev100?language=ja&r=1531576
https://www.renesas.com/document/apn/rx140-group-smart-wakeup-solution-touchless-demo-rev100?r=1531576
https://www.renesas.com/document/apn/rx140-group-touchless-button-demo-solution-sample-software?r=1531576
https://www.renesas.com/document/scd/rx140-group-touchless-button-demo-solution-sample-software?language=ja&r=1531576
https://www.renesas.com/document/apn/rx140-group-ctsu-3d-gesture-electrode-board-sample-software-rev100?r=1531576


RX140 Group RX140 ハンドブック 

R01TB0003JJ0400  Rev.4.00  Page 8 of 9 

Mar.06.26  

# アイテム コンテンツ リンク 

プリケーションノート 

21  
3D ジェスチャ電極ボード サンプルソフトウェア サ

ンプルコード 
Sample 

 

https://www.renesas.com/document/scd/rx140-group-ctsu-3d-gesture-electrode-board-sample-software-rev100?language=ja&r=1531576
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改訂記録 

Rev. 発行日 

改訂内容 

ページ サマリ 

1.00 2024.5.23  新規作成 

3.00 2026.3.6 全項 フォーマット修正、内容全面見直し 

本ハンドブックは本ハンドブック作成時点に公開されている情報を反映しています。最新情報につきまして

は、弊社 Web サイト製品ページ<www.renesas.com/RX140>も併せてご参照いただけます様、よろしくお願

いいたします。 

 



 

 

製品ご使用上の注意事項 
ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意事項については、本ドキュメントおよびテク

ニカルアップデートを参照してください。 

1. 静電気対策 

CMOS 製品の取り扱いの際は静電気防止を心がけてください。CMOS 製品は強い静電気によってゲート絶縁破壊を生じることがあります。運搬や保

存の際には、当社が出荷梱包に使用している導電性のトレーやマガジンケース、導電性の緩衝材、金属ケースなどを利用し、組み立て工程にはアース

を施してください。プラスチック板上に放置したり、端子を触ったりしないでください。また、CMOS 製品を実装したボードについても同様の扱い

をしてください。 

2. 電源投入時の処置 

電源投入時は、製品の状態は不定です。電源投入時には、LSI の内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定です。外部リ

セット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子の状態は保証できません。同様に、内蔵パワーオンリセッ

ト機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットのかかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。 

3. 電源オフ時における入力信号 

当該製品の電源がオフ状態のときに、入力信号や入出力プルアップ電源を入れないでください。入力信号や入出力プルアップ電源からの電流注入によ

り、誤動作を引き起こしたり、異常電流が流れ内部素子を劣化させたりする場合があります。資料中に「電源オフ時における入力信号」についての記

載のある製品は、その内容を守ってください。 

4. 未使用端子の処理 

未使用端子は、「未使用端子の処理」に従って処理してください。CMOS 製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなっ

ています。未使用端子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI 周辺のノイズが印加され、LSI 内部で貫通電流が流れたり、入力信号と認識

されて誤動作を起こす恐れがあります。 

5. クロックについて 

リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した後

に切り替えてください。リセット時、外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、クロックが十分安定した

後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックに切り替える場合は、切り替え先

のクロックが十分安定してから切り替えてください。 

6. 入力端子の印加波形 

入力ノイズや反射波による波形歪みは誤動作の原因になりますので注意してください。CMOS 製品の入力がノイズなどに起因して、VIL（Max.）から

VIH（Min.）までの領域にとどまるような場合は、誤動作を引き起こす恐れがあります。入力レベルが固定の場合はもちろん、VIL（Max.）から VIH（Min.）

までの領域を通過する遷移期間中にチャタリングノイズなどが入らないように使用してください。 

7. リザーブアドレス（予約領域）のアクセス禁止 

リザーブアドレス（予約領域）のアクセスを禁止します。アドレス領域には、将来の拡張機能用に割り付けられている リザーブアドレス（予約領域）

があります。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしないようにしてください。 

8. 製品間の相違について 

型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してください。同じグループのマイコンでも型名が違うと、フラッシュ

メモリ、レイアウトパターンの相違などにより、電気的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ幅射量などが異なる場合がありま

す。型名が違う製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。 
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ご注意書き 

1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。回路、ソフトウェアおよ

びこれらに関連する情報を使用する場合、お客様の責任において、お客様の機器・システムを設計ください。これらの使用に起因して生じた損害（お

客様または第三者いずれに生じた損害も含みます。以下同じです。）に関し、当社は、一切その責任を負いません。 

2. 当社製品または本資料に記載された製品デ－タ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、

著作権その他の知的財産権に対する侵害またはこれらに関する紛争について、当社は、何らの保証を行うものではなく、また責任を負うものではあり

ません。 

3. 当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。 

4. 当社製品を組み込んだ製品の輸出入、製造、販売、利用、配布その他の行為を行うにあたり、第三者保有の技術の利用に関するライセンスが必要とな

る場合、当該ライセンス取得の判断および取得はお客様の責任において行ってください。 

5. 当社製品を、全部または一部を問わず、改造、改変、複製、リバースエンジニアリング、その他、不適切に使用しないでください。かかる改造、改変、

複製、リバースエンジニアリング等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。 

6. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図し

ております。 

 標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等 

 高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通制御（信号）、大規模通信機器、金融端末基幹システム、各種安全制御装置等 

当社製品は、データシート等により高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある

機器・システム（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等）、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム（宇宙機器と、

海底中継器、原子力制御システム、航空機制御システム、プラント基幹システム、軍事機器等）に使用されることを意図しておらず、これらの用途に

使用することは想定していません。たとえ、当社が想定していない用途に当社製品を使用したことにより損害が生じても、当社は一切その責任を負い

ません。 

7. あらゆる半導体製品は、外部攻撃からの安全性を 100％保証されているわけではありません。当社ハードウェア／ソフトウェア製品にはセキュリティ

対策が組み込まれているものもありますが、これによって、当社は、セキュリティ脆弱性または侵害（当社製品または当社製品が使用されているシス

テムに対する不正アクセス・不正使用を含みますが、これに限りません。）から生じる責任を負うものではありません。当社は、当社製品または当社

製品が使用されたあらゆるシステムが、不正な改変、攻撃、ウイルス、干渉、ハッキング、データの破壊または窃盗その他の不正な侵入行為（「脆弱

性問題」といいます。）によって影響を受けないことを保証しません。当社は、脆弱性問題に起因しまたはこれに関連して生じた損害について、一切

責任を負いません。また、法令において認められる限りにおいて、本資料および当社ハードウェア／ソフトウェア製品について、商品性および特定目

的との合致に関する保証ならびに第三者の権利を侵害しないことの保証を含め、明示または黙示のいかなる保証も行いません。 

8. 当社製品をご使用の際は、最新の製品情報（データシート、ユーザーズマニュアル、アプリケーションノート、信頼性ハンドブックに記載の「半導体

デバイスの使用上の一般的な注意事項」等）をご確認の上、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他指定条件の範囲

内でご使用ください。指定条件の範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障、誤動作の不具合および事故につきましては、当社は、一切その責

任を負いません。 

9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場

合があります。また、当社製品は、データシート等において高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、耐放射線設計を行っ

ておりません。仮に当社製品の故障または誤動作が生じた場合であっても、人身事故、火災事故その他社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責

任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってく

ださい。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。 

10. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を

規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。かかる法令を遵守しないことによ

り生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。 

11. 当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。当社製品およ

び技術を輸出、販売または移転等する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他日本国および適用される外国の輸出管理関連法規を遵守し、それら

の定めるところに従い必要な手続きを行ってください。 

12. お客様が当社製品を第三者に転売等される場合には、事前に当該第三者に対して、本ご注意書き記載の諸条件を通知する責任を負うものといたします。 

13. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。 

14. 本資料に記載されている内容または当社製品についてご不明な点がございましたら、当社の営業担当者までお問合せください。 

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社が直接的、間接的に

支配する会社をいいます。 

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注１において定義された当社の開発、製造製品をいいます。 
 

(Rev.5.0-1  2020.10) 

 

本社所在地  お問合せ窓口 
〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24（豊洲フォレシア） 

www.renesas.com 

 弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口

に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。 

www.renesas.com/contact/ 

商標について   

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の

商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属し

ます。 
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